
A12
A1

B1B12

激光焊接点

沉
板

A1 A12

B1B12

B2B3B5

B4B6B7

B8

B9

B10B11

TYPE C 24PIN防水 前插后贴

CL=0.3 沉板1.40mm(无卷边)
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机壳面板

密封圈

PCB板

前后组装方式

建议密封方式
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组装面板后公母头对插示意图

机壳面板对密封圈与缩量0.30Min
(建议压缩量为密封圈直径大小40-50%)

密封圈

PCB板

TYPE C 24PIN防水 前插后贴

CL=0.3 沉板1.40mm(无卷边)

建议防水圈规格

1, 材质:硅橡胶,

2. 颜色：黑色，

3. 包装：700PCS /袋，

         7000PCS/盒



TYPE C 24PIN防水 前插后贴

CL=0.3 沉板1.40mm(无卷边)


